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Teilenummer 2257

Hersteller Laird Technologies

Beschreibung RFSW,SIL,6,PSA,SH

RF / IF und RFID > RFI und EMI - Abschirm- und
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Teilstatus Require For Quote & Check Stock

Breite 24.000" (609.60mm)

Art Absorbing Sheet

Dicke - gesamt 0.079" (2.00mm)

Gestalten Square

Serie Q-Zorb®

Andere Namen 2257L

Betriebstemperatur -

Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) 1 (Unlimited)

Stoff Silicone Rubber

Lénge 24.000" (609.60mm)

Bleifreier Status / RoHS-Status Lead free / RoHS Compliant

Klebstoff Non-Conductive, Single Sided

2257 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 2257-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 2257 Laird Technologies mit Garantie und
Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 2257 E-Mail: Info@Y-IC.com
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Laird Technologies EMI API Delevan Inc. SIEMENS API Delevan Inc.
RFSW,SIL,6,PSA,SH FIXED IND 820NH 5.6A 12 MOHM SIEMENS QFN FIXED IND 820NH 5.6A 12 MOHM
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225744-3 2256R-821L 2257 22572-212
Agastat Relays / TE Connectivity API Delevan Inc. Adafruit LAPIS
CONN HN PLUG STR 50 OHM FIXED IND 820NH 5.6A 12 MOHM PI MODEL B+/2/3 CASE LID LAPIS SSOP-30
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